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(54)  칭 경  액상 물  비  실리콘캡슐

(57)  약

본  실리콘캡슐에 한 것 , 사 과   과에 라 함 량  달리하여 경 는 시간

 할 수 고, 경  상승시킨 액상  물  내 에 비  실리콘캡슐에 한 것 , 실리콘캡슐

내  물  하여 경 시키는 치  에 맞게 상  물 에   량  하여 경

는 시간  할 수 고, 경  극 하  해 가  물  합하 , 사 가 실리콘캡

슐  열  쉽게 하거나 또는 별도   통해 실리콘캡슐  열  쉽게 도  실리콘캡슐에 한 

상,   재질에 해 도 한 한 경  액상 물  비  실리콘캡슐에 한 것 다.

  도 - 도1
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청

청 항 1 

  피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상  액상  시간  에 라 경

내 에는 다수개   합  액상  물  비 ,

상  물 ,

폴리 틸실 산 45 ~ 65wt%, 가  폴리실 산(액상) 20 ~ 35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  본

물  포함하고,

상  본 물에 폴리 아크릴산 나트  1 ~ 1.2wt%, 실리콘  8 ~ 20wt%, 틸 시미 실란(methyl oximino

silane : MOS) 1.5 ~ 8wt%, 비닐 시미 실란(vinyl oximino silane : VOS) 0.2 ~ 3wt%, 연무질 실리카 2 ~

15wt%, 아미 실란 0.2 ~ 3wt% 가 합   1 물  포함 ,

상  피막  다수개   합  본 합물  가공, 압 하여 ,

상  본 합물에는,

나  50  ~  70  량 ,  MWNT(Multi-Walled  Nano  Tube.  하  '다층나 브'라함.)  2  ~  4(0.1g/㎖)

량 , 산 지  0.2 량   산  1 ~ 5 량 가 합  본 합물  포함 고,

포  카 복실산 합물  공 합체  루어진 스티 계수지 8 ~ 20 량 , 폴리에 에스  수지 10

~ 15 량 , 폴리에틸 리콜- 아크릴 트  친수  단량체  하는 합물 3 ~ 7 량   플루  

합물 0.3 ~ 0.5 량 가 합   1 합물  포함  액상  실리콘캡슐에 어 ,

상  물  본 물과  1 물  상  합 ,

 1 물  들  합 후, 도  가열하여 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1

물  도  가열하여 연건  통한 2차건 , 상  2차건  료   1 물  본 물과 상

합하여 도  가열하여 물  하고,

상  본 합물  가열, 가공  압  순차  진행하 ,

본 합물  들  합하여 1차 가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료  본 합물  

연건  통한 2차건 , 상  2차건  료  본 합물과  1 합물  합 후, 건  통한 3차건

거쳐 피막  하 ,

상   1 합물  본 합물과 합 , 처리과  거치 ,

 1 합물  들  합하여 1차가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1 합물  

연건  통한 2차건  거친 후, 상  본 합물과 합 는 것  특징  하는 경  액상 물  비

 실리콘캡슐.

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭
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청 항 5 

 1항에 어 ,

상  실리콘캡슐(10)  원  또는 다각  또는 하나 상  공 가  원  또는 하나 상  

공 가  다각  는 것  특징  하는 경  액상 물  비  실리콘캡슐.

청 항 6 

 5항에 어 ,

상  실리콘캡슐(10)  상  또는 하  또는 측  또는 공 가  에는 하나 상  돌

 또는 (110)가 어 는 것  특징  하는 경  액상 물  비  실리콘캡슐.

청 항 7 

 5항에 어 ,

상  실리콘캡슐(10)  상  또는 하  또는 측  또는 공 가  내측 에는 2  피막(12

0)  는 것  특징  하는 경  액상 물  비  실리콘캡슐.

 

 술  야

본  실리콘캡슐에 한 것 , 사 과   과에 라 함 량  달리하여 경 는 시간[0001]

 할 수 고, 경  상승시킨 액상  물  내 에 비  실리콘캡슐에 한 것 다.

 경  술

우 , 래 술  살펴보 ,[0003]

, 하 드 실릴  경  가 폴리실 산 물  착 특  량한 문  다.[0004]

러한 문  해결하  해, 에폭시 합물   알루미늄 합물  물에 가하는  또는[0005]

물  규  결합 포  그룹  알콕시 그룹  갖는  규  합물  알루미늄 또는 지 코늄 합물과

합하는  안 었다.

또 다   물  지 코늄 합물  비스(트리알콕시실릴)알칸, 규  결합 알콕시 그룹  갖[0006]

는 실란,  에폭시 그룹  갖는 실 산 또는 알콕시실란  루어진 그룹  택  규  합물과

합하는 것  루어진다.

상  경  가 폴리실 산 물  단  물   동안 시간 경과시 생하는,  [0008]

합물  재하에 규  결합 수  원   물 또는 실란  그룹 사  합  또는 타 하에, 상

물   경  생 물  허 는 수치 하  경도가 실 는 것  루어진다.

한편, 합 경  가 폴리실 산 물에 한 합  매가  수지에 캡슐   [0010]

합물  루어진 마 크 캡슐  태   수 는 것  공지 어 다.

그러나, 러한 합  매가 하 드 실릴  경  가 폴리실 산 물에 첨가 는 경우, 시[0011]

간  지남에 라 경 체에  경도 실  억 할 수 다는 것  공지 어 지 않다.

에  래에는  등  10-1187594  '경  가 폴리실 산  물' ,  등  10-[0013]

1623220  ' 착  캡슐  물  그    '  등  10-1740185  ' 착  

물'  개시 어 지만, 상 한 문 에 해 는 여  개 고 지 않  실 다.
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 내

해결하 는 과

본  상 한 래 술  문  해결하  해 안 해낸 것 , 실리콘캡슐 내  물[0016]

하여 경 시키는 치  에 맞게 상  물 에   량  하여 경 는 시간  

할 수 고, 경  극 하  해 가  물  합하 , 사 가 실리콘캡슐  열  쉽

게 하거나 또는 별도   통해 실리콘캡슐  열  쉽게 도  실리콘캡슐에 한 상,   재질

에 해 도 한 한 경  액상 물  비  실리콘캡슐  공함에 주안  고 술  과  

해낸 것 다.

과  해결 수단

에 본    피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상  액상  시간[0018]

 에 라 경 는 액상  실리콘캡슐에 어 , 상  실리콘캡슐  내 에는 다수개   합  액

상  물  비  상  물에는,  폴리 틸실 산 45  ~  65wt%,  가  폴리실 산(액상) 20  ~

35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  물  루어지는 것  특징  하는 경  액상 물  비

실리콘캡슐  그 술  특징  한다.

 과

본  경  액상 물  비  실리콘캡슐에 , 실리콘캡슐  상  한 하여 사 가[0020]

직  열하거나 또는 별도   통해 열 시, 쉽게 열  수 도  하 고, 실리콘캡슐  열  

욱 쉽게 하  해 돌  또는  하 , 사   또는 별도   하고는 

쉽게 열 지 않도  재질  한 하 고, 실리콘캡슐 내  액상 물에 한  에  경 는 시간

할 수 도  하 , 경  시 경  상승시킬 수 는 에 해 도 할 수 도  하는 등 

과가 큰 다.

도  간단한 

도 1  본  실리콘캡슐  나타내는 평 도[0022]

도 2는 본  실리콘캡슐에 한 다양한 상  나타내는 측 도

도 3  본  실리콘캡슐에 피막   것  나타내는 평 도

도 4는 본  실리콘캡슐에 돌  또는 가  것  나타내는 단 도

도 5는 도 3  피막에 한 다  실시  나타내는 단 도

 실시하  한 체  내

하, 첨 는 도 과 하여 상   달 하  한 본  람직한   에 해[0023]

도 1 내지 도 5  참고  하  다 과 같다.

우 , 본  실리콘캡슐    피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상[0025]

 액상  시간  에 라 경 는 액상  실리콘캡슐에 어 , 상  실리콘캡슐  내 에는 다수개  

 합  액상  물  비  상  물에는, 폴리 틸실 산 45 ~ 65wt%, 가  폴리실 산

(액상) 20 ~ 35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  물  포함한다.

상  합물에 폴리 아크릴산 나트  1  ~  1.2wt%,  실리콘  8  ~  20wt%,  틸 시미 실란(methyl[0027]

oximino silane : MOS) 1.5 ~ 8wt%, 비닐 시미 실란(vinyl oximino silane : VOS) 0.2 ~ 3wt%, 연무질 실리

카 2 ~ 15wt%, 아미 실란 0.2 ~ 3wt% 가 합   1 물  포함 다.

상  실리콘캡슐  피막  다수개   합  합물   나  50  ~  70  량 ,[0029]

MWNT(Multi-Walled Nano Tube. 하 '다층나 브'라함.) 2 ~ 4(0.1g/㎖) 량 , 산 지  0.2 량

 산  1 ~ 5 량 가 합  합물  가공, 압 하여 다.

상  합물에는 포  카 복실산 합물  공 합체  루어진 스티 계수지 8 ~ 20 량 , 폴[0031]
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리에 에스  수지 10 ~ 15 량 , 폴리에틸 리콜- 아크릴 트  친수  단량체  하는 합물 3

~ 7 량   플루  합물 0.3 ~ 0.5 량 가 합   1 합물  포함 다.

상  실리콘캡슐  원  또는 다각  또는 하나 상  공 가  원  또는 하나 상  공[0033]

가  다각  다.

상  실리콘캡슐  상  또는 하  또는 측  또는 공 가  에는 하나 상  돌  또[0035]

는 가 어 다.

상 한 본 에 해 도 1 내지 도 5  참고  보다 상  하 ,[0037]

본  실리콘캡슐    피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상  액[0038]

상  시간  에 라 경 도  하는 실리콘캡슐 , 내 에는 다수개   합  액상  물

비 고, 피막  다수개   합  합 수지재질  다.

우 , 내 에 비 는 다수개  물 ,[0040]

상  실리콘캡슐  내 에 비  폴리 틸실 산 45  ~  65wt%,  가  폴리실 산(액상) 20  ~[0041]

35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  물  포함한다.

상  물에는 실리콘캡슐  사 도  경 는 시간에 라 매  양  할 수 , 그[0043]

에 라 폴리 틸실 산과 가  폴리실 산에 한 양도  수 다.

또한, 상  합  물에는 물    과에 라 합   1 물  포함 다.[0045]

상   1 물에는 폴리 아크릴산 나트  1  ~  1.2wt%,  실리콘  8  ~  20wt%,  틸 시미 실란[0047]

(methyl oximino silane : MOS) 1.5 ~ 8wt%, 비닐 시미 실란(vinyl oximino silane : VOS) 0.2 ~ 3wt%, 연

무질 실리카 2 ~ 15wt%, 아미 실란 0.2 ~ 3wt% 가 합 다.

상  본 물(폴리 틸실 산, 가  폴리실 산, 매 가 합  물)   1 물과 동[0049]

시에 합한 후,  도  가열단계  거쳐 다.

또한, 상   1 물  경우, 상  같  본 물에 동시에 합하거나 또는 상   1 물[0051]

 별도  합한 후, 도  가열하고 건  하여 1차 건 하고,  건   1 물에 

해 도  가열하고 연건  하여 2차 건 한 후,  건   1 물에 해 상  본 물

과 합하여  도  가열단계  거쳐  하게 도  하 다.

상  1차 건  후 또는 1차 건  2차 건  후에는 각각 매 가 량 가  수도 다.[0053]

상  실리콘캡슐  피막  다수개   합  합물   나  50  ~  70  량 ,[0055]

MWNT(Multi-Walled Nano Tube. 하 '다층나 브'라함.) 2 ~ 4(0.1g/㎖) 량 , 산 지  0.2 량

 산  1 ~ 5 량 가 합  합물  가열, 가공  압 하여 다.

상  합물  가열, 가공  압  순차  진행할 수도 지만,[0057]

합물  내  해 1차 가공 후, 건  통한 1차 건 , 1차 건  료  합물  2차 가공[0058]

하여 연건  통한 2차 건   2차 건  료  합물  3차 가공하여 건  통한 3차 건 지 료

합물  압 하여 피막  할 수 다.

또한, 상  합물에는 포  카 복실산 합물  공 합체  루어진 스티 계수지 8 ~ 20 량[0060]

, 폴리에 에스  수지 10 ~ 15 량 , 폴리에틸 리콜- 아크릴 트  친수  단량체  하는 

합물 3 ~ 7 량   플루  합물 0.3 ~ 0.5 량 가 합   1 합물  포함 다.

상  합물과  1 합물  합 ,[0062]

단순 합  통해 피막  할 수도 지만,[0063]

상   1 합물  합물과 합하  , 처리과  거친 후, 합하여 사 할 수도 다.[0064]

상   1 합물에 한 처리과 ,[0066]

상   1 합물  합하여 1차 가공 후, 건  통한 1차 건 , 1차 건  료  합물  2차[0067]

가공하여 연건  통한 2차 건 지 료   1 합물  상 한 합물과 합하여  건
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통해 건 한 후, 압 하여 피막  할 수 다.

상  실리콘캡슐  원  또는 다각  또는 하나 상  공 가  원  또는 하나 상  공[0069]

가  다각  다.

상  실리콘캡슐  상  또는 하  또는 측  또는 공 가  에는 하나 상  돌  또[0071]

는 가 어 다.

상  실리콘캡슐  사  하여   닿는  또는 실리콘캡슐  열 도   가진 별도[0073]

  닿는  실리콘캡슐  상  또는 하  또는 측 도 또는 공 가  내측 에는 2 피막

 하나 상 다.

상  2 피막  내 에 공 층  , 상 한 2 피막  한  피막보다 2 피막  께[0074]

가 얇게 다.

상  얇게 는 2 피막  한겹   피막과 비하여 단  피막 께  나타낸다.[0075]

상  2 피막  경우, 피  내피  각각 지만, 피  내측에는 상 한 돌  또는 가 하[0077]

나 상  수도 다.

또한, 상  2 피막  내 에는 공 층  거나 또는 매 가 량 치  수도 다.[0079]

상  2 피막에 치 는 매 는 실리콘캡슐  열 시, 액상 물에 한 경  시간  하[0080]

함 다.

상  같  본 에 , 실리콘캡슐  상  한 하여 사 가 직  열하거나 또는 별도[0082]

 통해 열 시, 쉽게 열  수 도  하 고, 실리콘캡슐  열  욱 쉽게 하  해 돌  또

는  하 , 사   또는 별도   하고는 쉽게 열 지 않도  재질

한 하 고, 실리콘캡슐 내  액상 물에 한  에  경 는 시간  할 수 도  하 ,

경  시 경  상승시킬 수 는 에 해 도 할 수 도  한다.

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5

【심사  직 보 사항】

【직 보  1】

【보 항 】청

【보 항 】청 항 1

【변경 】

  피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상  액상  시간  에 라 경

내 에는 다수개   합  액상  물  비 ,

상  물 ,

폴리 틸실 산 45 ~ 65wt%, 가  폴리실 산(액상) 20 ~ 35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  본

물  포함하고,

상  본 물에 폴리 아크릴산 나트  1 ~ 1.2wt%, 실리콘  8 ~ 20wt%, 틸 시미 실란(methyl oximino

silane : MOS) 1.5 ~ 8wt%, 비닐 시미 실란(vinyl oximino silane : VOS) 0.2 ~ 3wt%, 연무질 실리카 2 ~

15wt%, 아미 실란 0.2 ~ 3wt% 가 합   1 물  포함 ,
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상  피막  다수개   합  본 합물  가공, 압 하여 ,

상  본 합물에는,

나  50  ~  70  량 ,  MWNT(Multi-Walled  Nano  Tube.  하  '다층나 브'라함.)  2  ~  4(0.1g/㎖)

량 , 산 지  0.2 량   산  1 ~ 5 량 가 합  본 합물  포함 고,

포  카 복실산 합물  공 합체  루어진 스티 계수지 8 ~ 20 량 , 폴리에 에스  수지 10

~ 15 량 , 폴리에틸 리콜- 아크릴 트  친수  단량체  하는 합물 3 ~ 7 량   플루  

합물 0.3 ~ 0.5 량 가 합   1 합물  포함  액상  실리콘캡슐에 어 ,

상  물  본 물과  1 물  상  합 ,

 1 물  들  합 후, 도  가열하여 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1

물  도  가열하여 연건  통한 2차건 , 상  2차건  료   1 물  본 물과 상

합하여 도  가열하여 물  하고,

상  본 합물  가열, 가공  압  순차  진행하 ,

본 합물  들  합하여 1차 가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료  본 합물  

연건  통한 2차건 , 상  2차건  료  본 합물과  1 합물  합 후, 건  통한 3차건

거쳐 피막  하 ,

상   1 합물  본 합물과 합 , 처리과  거치 ,

 1 합물  들  합하여 1차가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1 합물  

연건  통한 2차건  거친 후, 상  본 합과 합 는 것  특징  하는 경  액상 물  비

실리콘캡슐.

【변경후】

  피막  열 어 내 에 는 액상   러내  상  액상  시간  에 라 경

내 에는 다수개   합  액상  물  비 ,

상  물 ,

폴리 틸실 산 45 ~ 65wt%, 가  폴리실 산(액상) 20 ~ 35wt%, 매  0.01 ~ 0.3wt% 가 합  본

물  포함하고,

상  본 물에 폴리 아크릴산 나트  1 ~ 1.2wt%, 실리콘  8 ~ 20wt%, 틸 시미 실란(methyl oximino

silane : MOS) 1.5 ~ 8wt%, 비닐 시미 실란(vinyl oximino silane : VOS) 0.2 ~ 3wt%, 연무질 실리카 2 ~

15wt%, 아미 실란 0.2 ~ 3wt% 가 합   1 물  포함 ,

상  피막  다수개   합  본 합물  가공, 압 하여 ,

상  본 합물에는,

나  50  ~  70  량 ,  MWNT(Multi-Walled  Nano  Tube.  하  '다층나 브'라함.)  2  ~  4(0.1g/㎖)

량 , 산 지  0.2 량   산  1 ~ 5 량 가 합  본 합물  포함 고,

포  카 복실산 합물  공 합체  루어진 스티 계수지 8 ~ 20 량 , 폴리에 에스  수지 10

~ 15 량 , 폴리에틸 리콜- 아크릴 트  친수  단량체  하는 합물 3 ~ 7 량   플루  

합물 0.3 ~ 0.5 량 가 합   1 합물  포함  액상  실리콘캡슐에 어 ,

상  물  본 물과  1 물  상  합 ,

 1 물  들  합 후, 도  가열하여 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1

물  도  가열하여 연건  통한 2차건 , 상  2차건  료   1 물  본 물과 상

합하여 도  가열하여 물  하고,

상  본 합물  가열, 가공  압  순차  진행하 ,

본 합물  들  합하여 1차 가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료  본 합물  
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연건  통한 2차건 , 상  2차건  료  본 합물과  1 합물  합 후, 건  통한 3차건

거쳐 피막  하 ,

상   1 합물  본 합물과 합 , 처리과  거치 ,

 1 합물  들  합하여 1차가공 후, 건  통한 1차건 , 상  1차건  료   1 합물  

연건  통한 2차건  거친 후, 상  본 합물과 합 는 것  특징  하는 경  액상 물  비

 실리콘캡슐.
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